
第五届“国际牦牛大会（ICY2014）”邀请信

尊敬的各位参会代表：

第五届“国际牦牛大会（ICY2014）”将于2014年8月27-30日在甘肃兰州举办，本次会议的主题：“牦牛产业可持续发展”。

作为农业与畜牧领域的重要国际性学术盛会，它将回顾、总结、推广过去几年来这一领域里所取得的创新成果;目的是为牦牛研究专家学者、研究生、科技推广人员、动物生产者及经营管理者等提供一个交流平台，展示科研成果，促进合作，进一步推进牦牛特色产业可持续发展。本届会议将邀请国际在此领域学术卓越的学者专家做精彩的大会主题报告。同时，大会将围绕牦牛产业可持续发展、环境气候变化、遗传育种、牦牛放牧管理系统、生殖生理等主题进行广泛的学术交流和探讨。将有来自美国、德国、印度、巴基斯坦、尼泊尔和中国等国家的专家和学生参加会议。

作为此次会议组委会主席，我诚挚邀请您加入会议学术委员会，并拨冗参加此次盛会，为会议的成功举办提供帮助。

我们期待与您在兰州会面！

                              第五届国际牦牛大会主席 

                                    阎 萍 研究员
                                     2014年5月
关于举办第五届国际牦牛大会的通知

一、 会议主题 

牦牛产业可持续发展

二、 主办单位 

中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所
三、 会议时间 

2014年8月27日-30日（8月27号报到）
四、 会议地点 
甘肃国际会议中心（会议）
甘肃陇能大酒店（食宿）
五、会议组织结构

大会委员会

名誉主席：

Prof. Dr. Heiner Niemann (Germany)
南志标 （中国工程院院士，兰州大学，教授）

李  宁 （中国工程院院士，中国农业大学，教授）

杨志强 （中国农科院兰州畜牧与兽药研究所所长，研究员）
大会主席：

阎 萍 （中国农科院兰州畜牧与兽药研究所副所长，研究员）

大会秘书：

王学智（中国农科院兰州畜牧与兽药研究所科研处处长，副研究员）

梁春年（中国农科院兰州畜牧与兽药研究所，副研究员）

学术委员会：

名誉主任：

Prof. Dr. Horst Geilhausen (Germany)

主　任：
Prof. Dr. Wu Ning （ICIMOD）

委　员：
吴建平（甘肃农业大学副校长， 教授）

侯扶江（兰州大学草地农业科技学院院长， 教授）

龙瑞军（兰州大学翠英学院院长， 教授）
韩建林（中国农科院北京畜牧所， 教授）
刘书杰（青海省畜牧兽医科学院副院长， 研究员）
钟金城（西南民族大学生命科学与技术学院， 教授）

罗晓林（四川省草原科学研究院，研究员）

姬秋梅（西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所副所长， 研究员）
梁春年 （中国农科院兰州畜牧与兽药研究所，副研究员）

六、会议安排
	日期
	上午
	下午

	8月27日
	注册

	8月28日
	开幕式
	特邀报告
	特邀报告

	8月29日
	学术报告
	学术报告
	学术报告

	8月30日
	赴青海省大通牦牛场参观考察，会议结束


七、 会议论文征集要求 

1. 论文征集范围：

环境与管理；动物与饲料生产；遗传育种；生物技术；动物营养与动物生理；动物健康与食品安全；畜产品质量等。

2. 论文格式请参看附件 2。
3. 征文将由学术委员会专家集中评审，对符合要求的论文将安排报告交流，评选优秀论文10名，并将在会议期间进行颁奖。
 4. 本次征文报名表从网上下载或详见附件1，填写后通过电子邮件发至yakconference@163.com； mykyc204@126.com。
5．论文投稿截止日期为 2014 年 05月 31 日。 

八、 会议交通

1. 乘飞机

⑴ 机场TAIX—→抵达甘肃陇能大酒店（单程：68KM，单程 220元）

⑵ 机场(乘座机场大巴)—→兰州东方大酒店（单程：70KM，费用：30元）—→下车后乘市内TAIX—→抵达甘肃陇能大酒店（距离：5KM，费用：单程13元）

2．乘座火车

  火车站（TAIX）—→抵达甘肃陇能大酒店（距离：6KM，费用：15元）

3．信息咨询

  直接联系：0931—8306194或 赵 宁 经理

（酒店地址：兰州市城关区北滨河东路70号/邮编：730000）

九、会议注册及住宿安排 

注册费为每人300美元（1800元人民币），学生200美元（1200元人民币）。会议住宿酒店为甘肃陇能大酒店，住宿标准见附件1（8月份是兰州旅游旺季，会议仅为有参会回执的代表安排住宿）。
   注册费汇款地址：

     户    名：中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所

      开户银行：中国农业银行甘肃省兰州市七里河支行

      帐  号： 27015101040003344

十、 会议联系方式 

地 址：甘肃省兰州市七里河区硷沟沿335号， 中国农科院兰州畜牧与兽药研究所
邮 编：730050
电话：0931-2115271   
联系人：周磊：18693108815
郭宪：18993037854
褚敏：13008777896
包鹏甲：18693104860
邮箱：yakconference@163.com； mykyc204@126.com
附件1. 会议注册表

                   第五届国际牦牛大会会议回执表
	单位名称
	

	单位地址
	

	邮政编码
	

	姓名
	性别
	职务/职称
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	联系方式
	

	电子邮箱
	

	是否报告及报告人及题目
	

	房间标准及数量
	

	交通工具及到达时间
	

	备注：本次会议报到处设在“甘肃陇能大酒店”，入住酒店及房间标准（参考）

1、酒店地址：兰州市城关区北滨河东路1号（甘肃国际会展对面）

2、住宿标准：标准间440元/间（2张床），单人间440元/间（1张床），商务套房780元/间（1张床），8月份是兰州旅游旺季，请各位代表提前回执以便预定房间，预定以回执到达先后顺序安排。请将此回执发送至yakconference@163.com。
3、联系方式： 0931-2115271


附件2. 论文格式

Your Paper's Title Starts Here: Please Center
use Helvetica (Arial) 14 
First Author1, a, Second Author2,b and Others3,c 
1Full address of first author, including country

2Full address of second author, including country

3List all distinct addresses in the same way

aemail, bemail, cemail

Keywords: List the keywords covered in your paper. These keywords will also be used by the publisher to produce a keyword index.
For the rest of the paper, please use Times Roman (Times New Roman) 12

Abstract. This document explains and demonstrates how to prepare your camera-ready manuscript for Trans Tech Publications. The best is to read these instructions and follow the outline of this text. The text area for your manuscript must be 17 cm wide and 25 cm high (6.7 and 9.8 inches, resp.). Do not place any text outside this area. Use good quality, white paper of approximately 21 x 29 cm or 8 x 11 inches (please do not change the document setting from A4 to letter). Your manuscript will be reduced by approximately 20% by the publisher. Please keep this in mind when designing your figures and tables etc.

Introduction

All manuscripts must be in English. Please keep a second copy of your manuscript in your office (just in case anything gets lost in the mail). When receiving the manuscript, we assume that the corresponding authors grant us the copyright to use the manuscript for the book or journal in question. Should authors use tables or figures from other Publications, they must ask the corresponding publishers to grant them the right to publish this material in their paper.

Use italic for emphasizing a word or phrase. Do not use boldface typing or capital letters except for section headings (cf. remarks on section headings, below). Use a laser printer, not a matrix dot printer. 

Organization of the Text

Section Headings. The section headings are in boldface capital and lowercase letters. Second level headings are typed as part of the succeeding paragraph (like the subsection heading of this paragraph).

Page Numbers. Do not print page numbers: Please number each sheet toward the middle near the bottom (outside the typing area) with a soft pencil.

Tables. Tables (refer with: Table 1, Table 2, ...) should be presented as part of the text, but in such a way as to avoid confusion with the text. A descriptive title should be placed above each table. The caption should be self-contained and placed below or beside the table. Units in tables should be given in square brackets [meV]. If square brackets are not available, use curly {meV} or standard brackets (meV). 

Figures. Figures (refer with: Fig. 1, Fig. 2 ...) also should be presented as part of the text, leaving enough space so that the capt​ion will not be confused with the text. The caption should be self-contained and placed below or beside the figure. Generally, only original drawings or photographic reproductions are acceptable. Only very good photocopies are acceptable. Utmost care must be taken to insert the figures in correct alignment with the text. Half-tone pictures should be in the form of glossy prints. If possible, please include your figures as graphic images in the electronic version. For best quality the pictures should have a resolution of 300 dpi (dots per inch
Equations. Equations (refer with: Eq. 1, Eq. 2, ...) should be indented 5 mm (0.2"). There should be one line of space above the equation and one line of space below it before the text continues. The equations have to be numbered sequentially, and the number put in parentheses at the right-hand edge of the text. Equations should be punctuated as if they were an ordinary part of the text. Punctuation appears after the equation but before the equation number, e.g.

c2 = a2 + b2.                                                                                                                                   (1)

Literature References

References are cited in the text just by square brackets [1]. (If square brackets are not available, slashes may be used instead, e.g. /2/.) Two or more references at a time may be put in one set of brackets [3,4]. The references are to be numbered in the order in which they are cited in the text and are to be listed at the end of the contribution under a heading References, see our example below. 

Summary

On your CD, please indicate the format and word processor used. Please also provide your phone number, fax number and e‑mail address for rapid communication with the publisher. Please always send your CD along with a hard copy that must match the CD’s content exactly. If you follow the foregoing, your paper will conform to the requirements of the publisher and facilitate a problem-free publication process.
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